热敏电阻基本知识

A、 MF58玻璃二极管封装：因为外壳和引线材料与4148整流二极管相同，型号为：DO35。所用材料成份：玻壳：氧化铅60%，二氧化硅32%，氧化钾3.5%，三氧化二硼3%，其它还的三氧化二铝。引线：由两部分组成，杜镁丝和CP线（或者叫铜包铁）。杜镁丝是由镍38%，铁32%铜30%合金而成，其中镍的含量是很关键的，它关系到我们引线和玻壳的膨胀系数一致性，就是电阻在使用的时候，经过高温后，引线不会将玻壳胀裂或产生玻壳裂纹。最后镀上锡，经过25℃度恒温测试，国家标准是25±0.05℃度，我们的内控是25±0.03℃度，后面讲的所有的25度测试都是相同的。再进行空检、包装、入库。这款产品占我们生产和销售总量的60%，单支产品的重量：0.135克。

B、 MF5A环氧封装：材料：0.4MM或0.3MM镀锡铜线，环氧树脂、锡、芯片。目前国产环氧热敏电阻的只有我们用的粉沫环氧，日本和台湾从很早前都用的是粉沫环氧。这款产品有个致命的结构缺陷，就是芯片和引线是用锡连接的，锡又有熔点，我们用的是锡、银、铜的合金，熔点温度是217度，工作温度是265±5℃度，这就是为什么我们的规格书要求，引线要留下8MM，而且不许用工业风枪直接对MF5A产品使用。约占生产和销售总量的30%，单支产品重量：0.045克。

C、 MF5E薄膜封装热敏电阻，支架是磷铜合金，薄膜是高分子材料聚酰亚胺，加上芯片和锡。产品特点：1、薄，2、使用方便，3、反应速度快。缺点：也是结构上的，芯片很小，焊点小，结构不稳定。使用过程不能弯折，因为弯折很容易破坏焊点。每月产量约10万支。

D、 单端玻封：我们有1.7MM和1.5MM的，因为是手工制做，目前应用的温度不能超过150℃，主要功能是用在传感器的封装上。

E、 传感器：根据封装方式的不同分为：1、水滴型，芯片直插和元件加工的，我们的强项是前面的，因为有芯片的制造能力。2、灌封型的温度传感器。有铜壳，不锈钢壳，子弹头壳等等，填封料一般是环氧树脂。3、其它还有连接型的，压封型号的，点环型的、

F、 芯片：芯片加工工艺：配料（钴、锰、镍、铁、铜=铝、等等的氧化物）按不同的配比配制不同的产品。球磨，配好的料里加纯水、酒精，磨10小时，出料烘干（110℃10小时以上），过筛，预烧（850℃三小时）固相反应，二次球磨（8小时），出料烘干过筛，成型、等静压250MPA保压5分钟，烧结（时间：70-76小时，温度1100-1300℃度）。一般而言，从配制到烧结过程需要7天时间。后面就是切片、涂银，划片。我们的芯片电极是银电极，银的特点：最好的导电材料，不易氧化。

G、 测量NTC热敏电阻器时，必须注意以下事项：
1不能在空气中测量，空气中温度的差异较大，测量不精确，导致精度偏差。 
2使用高精度的恒温油槽进行测量，被测NTC放入恒温油槽后，须待恒温油槽温度稳定后，方可测量。
3测量电压尽量偏低，以减少NTC自热所引起的测量阻值偏误差。
4高温测量时，需用温度计对恒温油槽的温度进行修正，核对。防止阻值偏误差。
负温度系数热敏电阻的检测。(1)、测量标称电阻值Rt 用万用表测量NTC热敏电阻的方法与测量普通固定电阻的方法相同，即根据NTC热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡可直接测出Rt的实际值。
但因 NTC热敏电阻对温度很敏感，故测试时应注意以下几点：
      生产厂家在环境温度为25℃时在恒温油槽所测得的，所以用万用表测量Rt时，亦应在环境温度接近 25℃时在恒温油槽进行，以保证测试的可信度。
      B测量功率不得超过规定值，以免电流热效应引起测量误差。
     C注意正确操作。测试时，不要用手捏住热敏电阻体，以防止人体温度对测试产生影响。 (2)、估测温度系数αt 先在恒温油槽t1下测得电阻值Rt1，再用恒温油槽作热源，测出电阻值RT2，同时用热敏电阻RT表面的平均温度t2再进行计算。
以上是我们的所有产品。

